
100% แบรนด์ใหม่และมีคุณภาพสูง!
ฟลักซ์ขัดผิวหยาบใช้เพื่อช่วยในการบัดกรี
ทำความสะอาดและป้องกันการเกิดออกซิเดชันของโลหะซึ่งจะช่วยให้ประสานเพื่อสร้างความแข็งแรง
และทนนานพันธบัตรเครื่องกลและไฟฟ้า
นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายเปียกเพื่อเพิ่มการไหลของตัวประสานและประสิทธิภาพของ
กระบวนการบัดกรี
เหมาะสำหรับโทรศัพท์มือถือบัตรพีซีและการเชื่อมฟลักซ์ระดับอิเล็กทรอนิกส์แบบชิพ
ข้อมูลจำเพาะ
สินค้า: BST-706
จุดหลอมเหลว: 138 ℃
ปริมาตร: 10cc
น้ำหนัก: 38g
ส่วนผสม: Sn99% Cu0.7% Ag0.3%












